
 

 

 

 

 

版權所有©  2014 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS) 

                  經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦 

 

產業觀察      
 

MIRDC-103-A209 

 

 

積層製造用金屬粉

末市場分析 
作者：林偉凱 

 

 

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心 

 

 

中華民國一○三年十二月 

 

 



 

 

 

 

 

版權所有©  2014 經濟部技術處 產業技術知識服務計畫(ITIS) 

                  經濟部技術處產業技術知識服務計畫專案辦公室 承辦 

 

產業觀察      
 

目錄 

 摘要 ……………………………………………………………………………1 

 前言 ……………………………………………………………………………2 

 基層製造金屬粉末的基本性能要求與種類 …………………………3 

 基層製造金屬粉末製程技術 ……………………………………………3 

 金屬粉末市場規模預測 ……………………………………………………6 

 主要生產廠商 ………………………………………………………………8 

 



ITIS 專題研究 -主題式報告  

 1 

 

積層製造用金屬粉末市場分析 

 

金屬中心 MII 產業分析師  林偉凱  

 

 

摘要：  

受限於金屬粉末顆粒要求精細與高純淨度要求，金屬粉末供應大廠受限

於每批量訂單少而不願接單，因此現階段金屬粉末供應由部分金屬粉末大廠

與系統設備商供應。再者，金屬粉末品質的穩定度為影響 AM 產品良率的關

鍵因素，由於 AM 技術現階段多用於高值與客製化產品，因此成品的良率為

影響單件產品平均成本的要素，故現階段除了在 AM 系統設備做發展之外，

如何能夠提供高穩定性與低成本的金屬粉末為首要課題。然而，近百年來的

產業由供應端決定產品設計的導向逐漸轉化為市場終端需求引導產品開發

為主體，隨著 AM 產業的發展，以往許多受限於小批量不具經濟生產規模的

客製化市場將逐步成熟，在金屬 AM 未來應用與開發比重逐漸增強下，可以

預見 AM 用金屬粉末材料亦會逐漸成熟。  
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